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前言

概述

本文档是关于针对 ET-Studio使用相关的内容。

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

 电子产品硬件设计人员

 电子产品软件设计人员

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号 说明

用于警示紧急的危险情形，若不避免，将会导致人员死亡或严重的人身伤害。

用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致人员死亡，严重或中轻度的

人身伤害。

用于传递设备或环境安全警示信息，若不避免，可能会导致设备损坏、数据丢

失、设备性能降低或其它不可预知的结果。

“注意”不涉及人身伤害。

用于突出重要/关键信息，是针对正文内容做的附加说明。

“说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。

修订记录

修订记录累积了本文档每次修订的具体信息。

序号 版本 修改日期 修改说明

1 1.0 2025/09/23 初始发布

2 2.0 2026/06/05

新增 ET6025/ET6039/ET6039C/ET6015X
工程结构调整

在线文档接入

新增驱动版本管理

2 2.1 2026/08/04
ET6039C/ET6015X驱动更新

增加示例导入说明

增加 JLINK驱动添加说明

说明：以下内容均以 ET6002为例讲解，其余目标芯片配置过程中参考 ET6002配置修
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改即可。
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1 简介

1.1 软件定位

ET Studio 是基于 Eclipse 平台深度定制开发的嵌入式集成开发环境（IDE），专为

ETMCU 系列微控制器打造，旨在为开发者提供一站式、高效便捷的嵌入式开发解决方案。

从项目创建到代码编写、调试测试，ET Studio 覆盖嵌入式开发全流程：依托 Eclipse 成

熟的代码编辑框架，支持语法高亮、代码补全、跳转查错等功能，大幅降低 ETMCU 相关

代码的编写难度；内置针对 ETMCU 的编译工具链与调试适配模块，可直接对接硬件调试

器，实现程序下载、在线调试、断点设置等核心调试操作，无需额外配置第三方工具；同时

兼容 ETMCU 系列不同型号芯片的硬件特性，能自动匹配对应的芯片参数与外设驱动模板，

帮助开发者快速搭建项目基础框架，减少重复开发工作，显著提升基于 ETMCU 的嵌入式

项目开发效率与稳定性。

1.2 核心功能

1. 内置全套编译链、芯片驱动模板，开箱即用，无需手动配置交叉编译器；

2. 双仿真器原生支持：SEGGER J-Link、CMSIS-DAP；

3. 支持一键创建工程模版、导入工程；

4. 可视化调试：外设寄存器、内存、变量实时观测，源码 / 汇编双调试视图；

5. 内置在线芯片手册、Gitee 官方 SDK 仓库、多版本 PACK 驱动管理。

1.3 支持芯片型号

ET6002、ET6025、ET6039、ET6015X、ET6039C
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2 安装

2.1 软件包获取

获取到 ET-Studio压缩包后，对其进行解压缩。

解压后有两个文件，分别为：ET-Studio 软件压缩包及其使用说明。

2.2 安装流程

提取 ET-Studio.zip将其解压缩到您想要安装的指定路径（需纯英文路径）。

建议：不要直接在原文件夹下解压，否则可能显示文件路径过长，导致解压失败。

解压完成后，双击 ET-Studio即可运行

2.3 PACK 芯片驱动包安装

PACK 包存储各型号芯片底层驱动、链接脚本、寄存器定义等，ET Stuido 中已经安装

有默认版本的 pack包。若要更新 pack包，详见第 7 章节。
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3 功能简介

3.1 选择工作空间

运行 ET-Studio 时，需要配置工作空间，可根据自身喜好进行设置。默认路径在 C盘，建议修

改。

若确定工作空间后，不想每次启动都出现此弹窗，可勾选下方 “Use this as the default and

do not ask again”

3.2 Welcome 界面介绍

首次打开 ET Studio，会自动打开 Welcome 界面，界面布局如下：

 Online documentation: ETMC 的在线文档。

 Git Repository: ETMCU 的 gittee 仓库。

 New ETMCU Project: 创建一个 ETMCU 的工程模版。

 Import existing projects: 导入现有 ETMCU 工程
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3.3 在线文档查看

在线文档链接内嵌在 Welcome 界面中，首次启动时会自动打开Welcome 界面。

Welcome 在 Help 选择卡下，点击 Help->Welcome->Online documentation，然后选择目

标芯片，即可查看相关在线文档。

3.4 Gitee仓库访问

Gitee仓库链接内嵌在 Welcome界面中，首次启动时会自动打开Welcome界面。

Welcome在 Help选择卡下，点击 Help->Welcome->Git Repository即可访问。
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4 工程配置

4.1 新建工程

工作空间中没有工程时，左侧会出现一个快捷菜单，点击“Create a project...”即可创

建 ETMCU工程。

或者点击左上角，File->New->Project

选择 ETMCU Project，点击 Next

输入工程名称，点击 Finish
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4.2 导入工程

若以往有已经创建好的工程，可以直接导入。

选择需要导入的工程
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4.3 源文件添加

在需要添加源文件的文件夹上右键单击，点击 Import->General->File System

找到源文件所在位置，勾选需要添加的文件，然后勾选 create links in workspace，并选
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择相对位置关系。

4.4 头文件路径添加

右 键 单 击 项 目 ， 点 击 Properties->C/C++ Build->Setting->GNU Arm Cross C
Compiler->Include，

单击右上角 + ，然后在弹窗中选择需要添加的文件路径即可完成添加。

点击 Workspace添加的路径则为工程所在位置的相对路径。
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4.5 全局宏添加

右 键 单 击 项 目 ， 点 击 Properties->C/C++ Build->Setting->GNU Arm Cross C
Compiler->Preprocessor，

单击右上角 + ，然后在弹窗中输入需要添加的宏即可。
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5 编译、调试、下载

5.1 编译

选中工程，然后点击 build project 进行工程编译

编译结果

5.2 调试

首次使用调试运行功能时，点击 Debug configuration...

默认已生成 openocd、jlink调试配置文件
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5.2.1 JLINK调试

5.2.1.1 驱动安装

到 SEGGER 官网 下载（建议下载 V7.86 以下版本） 下载完成后直接安装到

et-studio\tools\JLink 路径下，安装完成驱动也相应的安装完成。如安装成功，接入 J-link 调

试器，打开设备管理器会显示如下：

在 gitee仓库 或 百度网盘 下载 JLINK 补丁文件， 根据 readme.txt说明，选择 JLink

版本对应的文件夹，将文件复制到对应路径中。

注意：路径必须是 et-studio安装路径下的 \tools\JLink，不能有其他多余字符，若安装时强

行添加了路径后缀，需手动删除。也可安装到其他路径下，安装完成后复制安装后的全部内

容到 et-studio安装路径下的 \tools\JLink。

5.2.1.2 调试配置

使用生成的配置文件（推荐），或双击“GDB SEGGER J-link Debugging”，新建配置

文件。

点击生成的配置文件，查看各配置参数是否已经被正确填入，若没有则手动填入（若使

用自动生成的配置文件，通常参数已经被正确填入）。

若 C/C++ Application中为空，则点击下方“Search Project”即可找到该工程的.elf文件

https://www.segger.com/downloads/jlink/#J-LinkSoftwareAndDocumentationPack
https://gitee.com/yichuangwei/et6002-sdk/tree/master/device_support/JLink
https://gitee.com/yichuangwei/et6002-sdk/tree/master/device_support/JLink
https://pan.baidu.com/s/1OVJOb8F79Y6OTek4k7LnGQ?pwd=qdbn
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若 Device name为空，则手动填入

File path中若为空，则手动填入：${eclipse_home}\tools\svd\ET6002.svd，或者点击图中

“Browse…”寻找样 tools目录下的配置文件“ET6002.svd”

配置完成后点击 Apply，Debug

进入调试后, 如下图：
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5.2.1.3 各调试按键功能描述：

表示全速运行

表示暂停

表示停止调试

表示单步进入函数

表示单步跳过函数

表示跳出函数

表示汇编单步

表示复位

5.2.1.4 添加断点

双击需要添加断点所在行，添加断点，再次双击即可取消
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5.2.1.5 查看寄存器值

需要查看哪组寄存器，勾选后即可在下方查看。

5.2.1.6 查看变量值

点击 Expressions，然后点击下方 +，输入需要观察的变量名或者表达式。
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5.2.1.7 返回工程界面

退出仿真后，想要回到工程管理界面，需要通过界面右上角图标切换回对应界面

5.2.2 CMSIS-DAP调试

使用 CMSIS-DAP 调试无需安装驱动，内部已添加 openocd 支持。调试步骤与 JLINK 调试步骤

基本一致，主要区别在于调试配置。

使用生成的配置文件（推荐），或双击“GDB OpenOCD Debugging”，新建配置文件。

点击配置文件，查看各配置参数是否已经被正确填入，若没有则手动填入。

若 Config options中为空，则手动填入：-f interface/cmsis-dap.cfg -f target/et6002.cfg

其余步骤与 JLINK 调试一致，参考 JLINK 调试步骤即可。

5.3 下载

若无需调试代码，可直接下载运行。若首次使用，按调试时的操作进行配置
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6 ITCM中运行

6.1 修改连接脚本文件

在工程中找到 ldscripts/sections.ld 双击打开，将 ROM1 的参数修改为 ITCM 的参数

ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 32K

注意：修改连接脚本文件后，需要先 clean project, 然后再重新 build project 才能生效。

6.2 修改调试器配置

打开调试器配置选项卡

修改 Config options 选项卡，在-f target/et6002.cfg前面插入：-c "set LD_RAM 1"
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修改 Startup 配置选项：

取消勾选 Initial Reset 和 Load executable, Pre-run 选项卡；

在 Run/Restart Commands 下填入：set $pc = 0x00000000

完成上述配置后，点击 Apply,然后点击 Debug 即可实现在 ITCM 区域进行代码调试。
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7 驱动更新

PACK 包存放芯片底层驱动、寄存器、链接脚本，版本迭代后需更新，每次更新后会

在 ETMCU官网 发布 pack包。ET Studio 芯片驱动可以通过以下方式更新。

7.1 自动安装

· 找到 ET-Studio 根目录下的 InstallPack.exe 程序，将下载完成的新版.pack 驱动文件，

直接拖拽至该 exe 程序图标上；

· 程序将自动完成解压、注册驱动版本，安装结束后弹出窗口提示安装成功；

· 版本隔离机制：若新版 PACK 版本号与软件内现有驱动不一致，程序不会覆盖原有旧

驱动，多版本驱动会同时保存在软件目录中。新建工程时，可在工程创建向导内自由选择需

要使用的 PACK 驱动版本。

7.2 手动安装

· 右键本地的.pack 驱动压缩包，使用解压工具完整提取内部文件，解压后可获取 Device、

ET6x_Driver两个核心驱动文件夹；

· 进入 ET-Studio 安装路径：templates/目标芯片型号/驱动版本号/sdk/，将解压得到的

Device与 ET6x_Driver文件夹复制粘贴至该 sdk目录，在系统弹窗中选择覆盖原有同名文件，

完成底层驱动替换。

7.3 旧工程更新驱动

历史工程创建时会绑定对应 PACK 版本，更新驱动后不会自动切换至新版，可通过手

动安装方式替换旧版本驱动，或修改新版 .pack 文件夹的版本号命名，使其与软件默认内

置驱动版本号完全一致，再拖拽至 InstallPack.exe执行自动安装，新版本会直接替换原有内

置驱动。

https://www.etmcu.com/
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